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ASMPT 公佈成立戰略合營公司 
加快物料業務發展 

*  *  * 
為未來開拓光明前路 

 
(二零二零年七月二十九日，香港訊) — ASM Pacific Technology Limited (「ASMPT」/ 「集

團」) (股份代號：0522) 公佈，與主要合作夥伴達成協議，就物料分部成立戰略合營公司 (「SJV」) 。 
 
ASMPT 行政總裁黃梓达先生表示：「多年來，我們一直密切觀察引線框架市場的趨勢，發現

了市場整合的情況。我們的物料分部一直為全球頂尖引線框架製造商之一，並隨著全球半導

體市場增長，繼續保持強勢。然而，引線框架行業競爭極為激烈，需靠規模經濟以保持成功。

此次的戰略合營公司有助物料分部為未來作好準備，對其員工、客戶，以及集團均大有裨益。」 
 
黃先生續指，ASMPT 挑選戰略夥伴的程序極為嚴謹，務求協助加快其物料分部的增長。此次

SJV 的戰略夥伴智路資本有限公司 (「智路」)、Asia-IO Capital Management Limited (「Asia-
IO」) ，連同 ASMPT，將共同帶領該 SJV 的管理及發展。 
 
該 SJV 預期將於年底開始營運。在此期間，ASMPT 的物料分部將繼續其業務營運，其管理團

隊、營運、擴張計劃及產品開發將維持不變。當該 SJV 開展營運時，將在 SJV 戰略夥伴的領

導下獨立營運，運用智路及 Asia-IO 深厚並互補的網絡及市場經驗，協助擴展及鞏固其於引線

框架市場的領導地位。ASMPT 將持有 SJV 44.44%的少數權益，而智路及 Asia-IO 則將透過其

指定的投資實體共同持有 55.56%權益。當此 SJV 開始營運後，集團將以其財務業績依權益法

入帳。 
 
黃先生總結：「此次戰略合營夥伴的優秀往績、財務實力及共同特質，為我們的引線框架業務

打造了強而有力的基礎，以實現其龐大的內在潛力。是次合作將惠及 ASMPT 物料分部的所

有持份者，並保證能夠好好照顧我們客戶的需要及未來要求。」 
 
中關村融信金融信息化產業聯盟 (「FITA」) 主席李濱表示：「FITA 非常高興與 ASMPT 結成

戰略夥伴，及支持其與智路資本與 Asia-IO 成立的戰略合營公司。智路資本是 FITA 其中一個

主要投資平台。透過我們涵蓋超過 100 家中國及全世界領先高科技行業參與者的聯盟成員網

絡，我們非常有信心 FITA 能夠向此戰略合營公司提供強勁的協同支持，並推動其業務增長。」 
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智路資本管理合夥人楊飛表示：「ASMPT 為半導體價值鏈的世界級領袖，我們對其物料分部

的技術、品質及營運領導能力充滿信心。智路資本的高管團隊為戰略合營公司帶來良好的金

融及行業專才組合，以支持其成功。我們相信，新股東帶來的額外財務資源及行業網絡，加

上其對於與 ASMPT 共同推動物料業務增長的高度專注，將把戰略合營公司的成功推上另一

高峰。」 
 
Asia-IO 管理合夥人謝迪洋表示：「我們的策略為支持不斷投資以變得更強大的高素質行業參

與者，使其在市場回復增長時獲取更大的市場佔有率，此戰略合營公司與我們的策略相符。」 

 
關於 ASM Pacific Technology Limited 
作爲全球科技及市場領導者，ASMPT(香港聯交所股份代號: 0522)致力研發及提供表面貼裝技術的尖端解決方案

及半導體裝嵌及封裝行業的設備及物料。其解決方案廣泛應用於不同的終端用戶市場，包括一般電子產品、移

動通訊器材、汽車、工業以及 LED。集團持續投資於研究及發展，為集團客戶提供創新及具有成本效益的解決

方案和系統，以協助他們提升生產效率、可靠性及產品的質量。 
 
ASMPT 自一九八九年起於香港聯交所上市。目前，ASMPT 已獲納入為恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之

恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數。詳細資訊請查閱

ASMPT 網頁 www.asmpacific.com。  
 
關於智路資本有限公司 
智路資本有限公司是一間全球性私募股權基金管理人，透過與領先公司就數個主題（包括智慧城市、智能製造、

可再生能源等）的緊密合作，尋找實現全球城市化和智慧/綠色生活科技的機會，以專門投資高科技公司。智路

資本有限公司致力於通過其投資以及具有行業和投資背景的國際管理團隊，環繞這些關鍵主題建構健全的國際

生態系統。智路資本有限公司成功的業績記錄建基於與創科行業世界一流公司的分拆、合資和共同投資上。在

二零一六年至二零一九年期間，它曾參與恩智浦對 Nexperia 的分拆，與高通公司成立 AI / IoT 芯片合資公司，

與 ams 成立 MEMS 傳感器合資公司，並曾投資智能手機 ODM 華勤。Wise Road Capital LTD 亦是中關村融信金

融信息化產業聯盟（「FITA」）的創始成員及核心投資平台。FITA 由全球一百多間科技及金融公司組成，以促進

及支持科技、替代能源、醫療保健及金融行業生態系統的發展。 
 
關於 Asia-IO Capital Management Limited 
Asia-IO Capital Management Limited 作為位於南韓 ACE Equity Partners 的一部分，是一家位於香港的跨境私募股

權基金，專注於與亞洲有關的跨境製造技術收購。其已建立一個包括 8 家公司的投資組合，包括由世界級科技

公司分拆的業務，例如由富士康分拆的雲智匯、由微軟分拆的諾基亞手機業務，及由 TDK 分拆的光學模組業務。 

 

關於引線框架 
幾乎所有的半導體封裝都需使用引線框架。引線框架本質上是金屬薄層，用於將佈線從半導體表面上的微小電

端子連接到電氣設備和電路板上的大規模電路。大多數類型的集成電路封裝為通過將矽芯片放置在引線框架上，

將芯片引線鍵合到該引線框架的金屬引線，並用塑料覆蓋芯片而製成。這種簡單且通常成本較低的封裝仍然是

許多應用的最佳解決方案。在引線框架設計中，經常需要度身訂造不同的規格和功能，令引線框架製造技術有

所不同。 

(來源：https://www.precisionmicro.com/the-economic-manufacture-of-lead-frames-a-technical-comparison/) 

 

- 完 -  
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